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边缘计算 – 无限可能



数据驱动边缘计算



英特尔赋能边缘计算

数据存储 实时运算 通讯互连
100倍存储速度提升

vs NAND SSD

2倍AI, BI和大数据运算能力提升，1.67倍网路包处理能力提升
vs前一代处理器

1.
5G带来>10倍数据传输速度

vs 4G技术



可扩展的人工智能加速解决方案



OpenVINO™深度学习部署工具套件



缺陷类型 % 检测率
(目标>98.0%)

% 漏检率
(目标<5.0%)

% 误检率
(目标<5.0%)

# 样本数量

缺陷类型 1 100% 0.0% 0.0% >27,000 (147 controls)

缺陷类型 2 99.6% 0.4% 0.0% >93,000 (535 controls)

缺陷类型3 100% 0.0% 0.0% >11,000 (63 controls)

缺陷类型4 100% 0.0% 0.0% >4,000  (27 controls)

缺陷检测统计

英特尔在边缘计算的实践



加速合作共赢

简化产品选型 共同技术创新 合作生态推广



未来，无限可能
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